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 徳明財経科技大學
2026異文化交流國際學術學會
募集要項

AI時代が到来し、半導体関連製造をリーダーしてきた台湾では、いかにして言語、地域文化発展、観光ホスピタル産業、経営管理などの知識を現代社会に応用していくか、またいかにして人材を育成し、競争力ある企業を生み出すかといったことが誰もが強い関心を抱く重要課題となっております。そこで本学では、「異文化交流国際学術学会」を開催し、これらの課題について多角的に議論し、学術分野と実務分野の交流を図り、台湾の未来と発展に寄与したいと考えております。

1、 名　　称：2026異文化交流国際学術学会
（2026徳明財経科技大學異文化交流國際學術研討會）
2、 主　　催：徳明財経科技大学応用外国語学科
3、 応募資格：大学および高等専門学校に所属する研究者
院生みなさまの発表も歓迎致します
4、 分　　野：語学・文学・教育学・地域文化・観光ホスピタル関係・
経営管理
5、 投稿締切：2026年08月25日(火)
6、 開 催 日：2026年09月15日(火)9：00～17：00
7、 発表時間：発表15分、質疑5分
8、 そのほか：(一)使用言語は、中国語、英語、日本語のいずれかに限ります。
(二)原稿の様式については別紙の投稿規程をご参照ください。
(三)2026年08月31日(月)に結果を通知する予定です。
なお不採用の場合も原稿は返却いたしませんので、
ご了承ください。
(四)著作権の問題は、執筆者が責任を負うものとします。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください（中文亦可）。
異文化交流国際学術学会　事務局
電　話：02-2658-5801分機2781,2788
e-mail：afl1@gs.takming.edu.tw 


投稿規程

1、 分量は原則Ａ４用紙12ページ以内とし、内容は未発表のものに限ります。投稿された原稿は、全て編集委員会から各分野の専門家に執筆者の名前を伏せたうえで審査を依頼します。審査に通った場合、学会当日に掲載された論文集DVDを一枚差し上げます。その他の原稿料は支払われません。
2、 原稿はA4サイズで作成し、ページ数を付けてください。なお本文、図版、参考文献などを含めて、12ページを超えないようにしてください。
3、 使用言語は中国語・英語・日本語のいずれかとします。英文や日文の論文は、もとの言語によるタイトルとは別に中国語のタイトルも付けてください。また中英・中日・英日いずれかで提要を付けてください。提要は原則200～500字とします。
4、 原稿は、次の四項目からなるものとします。
（1） タイトル：題名、執筆者の氏名、所属
（2） 提要：提要、キーワード
（3） 本文：図表は本文に含みます
（4） 参考文献
5、 原稿はMS WORDで編集してください。フォントとレイアウトは下記に従ってください。なおフォントは、中国語は標楷體、日本語はＭＳ明朝体、英語はTimes New Romanを用いてください。
（1） タイトル： 14P太字
（英語の場合は、各単語の先頭文字は大文字で、その他の部分および助詞と冠詞は小文字にしてください）
（2） 章題： 12P太字
（3） 節題： 10.5P太字
（4） 參考文獻： 10P
（5） 執筆者名および図表： 10.5P
（英語の場合は、全て大文字、名―姓で表記してください）
（6） 所属および提要： 10P字
（7） 本文： 10.5P
（8） 行間： 単行間距（Wordファイルのニュートラル設定です）
（9） 余白：左右それぞれ2.7cm、上下それぞれ3 cm
6、 表に関する注意事項：
（1） 表の上に表のタイトルを付け、表一、表二というように番号を振ってください。
（2） 表に説明文をつける場合、表と本文が重ならないように注意してください。
（3） 表中の注釈番号は上付けにし、注釈は図表の下にまとめて配置してください。なお図表の幅が本文の幅を超えないよう注意してください。
7、 図に関する注意事項：
（1） 図の下に図のタイトルをつけ、図一、図二のように番号を振ってください。
（2） 図や写真は白黒（モノトーン）で画像のはっきりしたものを用い、それらが本
　文の幅を超えないようにしてください。
（3） 図の説明は簡潔に分かりやすい文章にしてください。
（4） 写真を複数枚載せる場合は色調を一致させてください。
8、 数字、章番号について：章立ての大きい順に、一、（一）、1、（1）、i、（i）としてください。また本文中の数字は、全て漢数字ではなくアラビア数字を使ってください。
9、 参考文献の規定：以下の例を参照してください。なお日文は中文に準じます。

（中文期刊）例1：徐南麗，顧乃平，石確堂（民96）：內外科病人對護理人員滿意程度之探討。護理雜誌，30（2），57-71。
（西文期刊）例2：Rodin, M. P. (2007). The Social Construction or Premenstrual Syndrome. Social Science and Medicine, 30(1), 49-56.
（中文書籍）例3：林清山（民96）：心理與教育統計學。台北：東華書局。
（西文書籍）例4：Valdes, J. M. (2007). Culture Bound：Bridging Cultural 
Gap in Language teaching. New York：Cambridge University Press.

10、 投稿の際には、投稿規程に準じて印刷された完成原稿を三部と論文授権同意書を郵送し、別途MS Wordファイルをメールに添付して送ってください。
十一、投稿先：
2026異文化交流国際学術学会　事務局
（1） 住　　所：11451　台北市内湖區環山路一段56號
（2） 電　　話：（＋886）02-2658-5801分機2781,2788
（3） E-mail：afl1@gs.takming.edu.tw

投稿締切：2026年08月25日(火)


2026異文化交流國際學術研討會エントリーシート
	論
文
題
目
	日本語
	

	
	英語または中国語
	

	分野
	□語学・文学　　□教育学　　□地域文化
□観光ホスピタル関係　□経営管理

	氏　名
	パスポート記載のアルファベット
	生年月日
	年　　月　　日

	
	お名前
	パスポート番号
	

	ご所属
	
	職　名
	

	ご住所
	　〒


	電話番号
	

	e-mail
	

	昼食はお弁当を準備いたします。
ベジタリアン弁当をご希望の方は、下記の□にチェックを入れてください。
　　　　　　　　　　　ベジタリアン弁当を希望する□

	注：
1. 　エントリーシートと発表論文は下記宛にメール添付でお送りください。
afl1@gs.takming.edu.tw

2. 　論文授権同意書はご記入いただき、サイン、押印いただいた後に、下記宛にご郵送ください。海外からのご投稿の場合は、スキャンデータを発表論文とともにメールでお送りいただき、原本を学会当日に事務局にご提出ください。
11451　台北市内湖區環山路一段56號　徳明財経科技大学応用外国語学科 
　　　　異文化交流国際学術学会事務局　收

2026年         月          日



論文授権同意書

授権者は以下の論文は、「徳明財経科技大学2026異文化交流国際学会」に投稿するものであり、この論文は授権者が執筆したものであり、その内容は著作権を犯しておらず、またこれまでに出版、発表したものではないことをここに証明致します。万が一、著作権侵害について訴えるものがある場合は、授権者本人がすべての責任を負うものとします。
発表した論文の権利は「徳明財経科技大学2026異文化交流国際学会」に寄与し、当該学会が、投稿論文を紙媒体、電子媒体などで発表し、インターネットで検索ができるようにし、読者が個人的、非営利な状態で検索、閲覧、ダウンロード、印刷できるようにし、学術資料として用いることができるようにすることを認めます。
本同意書は非専属授権であり、授権者は授権著作の著作権を保持します。

論文題目「                                                   」

授権者代表：（署名）                                      　
(本人はすでに共同研究者の同意を得てサインをしております。著作権についての法的責任はすべて本人が負うものとします。)

パスポート番号：   　　　　　                 　　　　　　
　　　（中華民国の居留証をお持ちの方は、居留証の番号をお書きください。）
TEL：     　　                E-mail：                　　　
ご住所：　　                                                      

注：いわゆる非専属授権とは、授権者が与えた権利は非独占的使用権を指し、授権者は同等の権利を重複して授権し、他人に使用させることができます。

2026年   　　月　　日
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